國立中央大學研發成果申請專利說明書(本文件請雙面列印)
National Central University Invention Disclosure Form
提出日期:                       校編號：                 (由產學營運中心填寫)

（如為科技部補助計畫產出專利，請先至科技部STRIKE登錄研發成果基本資料。）               
	1. 專利申請名稱
Title of Invention
	(中  文)

	
	(English)

	2. 專利權人比例

Patentee
	□國立中央大學NCU 100%
□共有:國立中央大學 NCU，___%

       ________________，___%
      (※請於申請時一併檢附共同研發成果協議書)

	3. 預估專利價值

Value of Invention
	□NTD：___________________________元

□USD：___________________________元

*本欄為必填欄位，研發處將依據發明人所自填之金額進行專利價值審核，並據此保留同意申請之權。
*本欄空白，恕不受理申請。
簽章(signature)： _______________________________ 

	4. 發 明 人
   Inventors
 (發明人資料欄位如不敷使用請自行新增使用)
	1
	姓名(代表人)
   Name

(Proj. Leader)
	(中 文)
	國    籍
	

	
	
	
	(English)
	Citizenship
	

	
	
	
	身份證字號（ID No）
	機關/系所
	

	
	
	
	
	Work Place
	

	
	
	   信  箱

    E-mail
	
	電話及傳真
Tel.& Fax
	(T)

	
	
	
	
	
	(F)

	
	
	永 久 地 址
Home Address
	(中 文)

	
	
	
	(English)

	
	
	發明貢獻比例
(degree of contribution)
	       % (※所有發明人貢獻比例加總為100%)

	
	2
	姓 名
Name


	(中 文)
	國    籍
	

	
	
	
	(English)
	Citizenship
	

	
	
	
	身份證字號（ID No）
	機關/系所
	

	
	
	
	
	Work Place
	

	
	
	   信  箱

    E-mail
	
	電話及傳真
Tel.& Fax
	(T)

	
	
	
	
	
	(F)

	
	
	永久地址
	(中 文)

	
	
	Home Address
	(English)

	
	
	發明貢獻比例
(degree of contribution)
	       % (※所有發明人貢獻比例加總為100%

	
	3
	姓 名
Name


	(中 文)
	國    籍
	

	
	
	
	(English)
	Citizenship
	

	
	
	
	身份證字號（ID No）
	機關/系所
	

	
	
	
	
	Work Place
	

	
	
	信  箱

E-mail
	
	電話及傳真
Tel.& Fax
	(T)

	
	
	
	
	
	(F)

	
	
	永久地址
	(中 文)

	
	
	Home Address
	(English)

	
	
	發明貢獻比例
(degree of contribution)
	       % (※所有發明人貢獻比例加總為100%

	5. 本發明所屬
   合作計劃
    Cooperative

Research
	計劃名稱
	

	
	Title of research
	

	
	   計畫編號
   Case Number
	
	計畫期間
Time Period  
	

	
	補助或合作單位
	

	
	Collaborator
	

	
	如為科技部補助計畫之研發成果，請檢附科技部計畫經費核定清單乙份。

	6. 專 利 類 別
  The Patent Type
	 □ 發明(Invention)   □ 新型(New model)   □ 設計(Design)

	7. 申請國家 及

   理由詳述
The Applied Country
	 □ 中華民國
   Taiwan R.O.C.
	理   由
	

	
	
	Reason
	

	
	 □ 美  國
     U.S.A.
	理   由
	

	
	
	Reason
	

	
	 □ 其他地區
Other area
	國家名稱
	
	理 由
	

	
	
	Country
	
	Reason
	

	
	
	國家名稱
	
	理 由
	

	
	
	Country
	
	Reason
	

	
	
	建議優先順序
	

	
	
	List of priority
	

	8. 有關此發明
   最早的 eq \o\ad(記錄,　　)
  First Lab Records              
	日   期   Date
	

	
	記錄頁數Locations
	

	9. 本發明是否

   已公開？
Is the Invention                     Disclosed to the
   Public?
	   □是(Yes)                □否(No)

   若是，請註明發表之時間及場所: 

   (If yes, please show the date and location)

   若否，預計公開之日期：
   (If no, please indicate the anticipated disclosure date: )

   公開之目的 (請在適當空格內勾選) (The purpose of disclosure)

   □ 學術刊物發表(Publication) □ 研討會發表(Symposium)

   □ 展覽(Exhibition)          □ 論文(Thesis)
 * 為維持申請專利內容之新穎性，請勿在申請前，發表相關內容之論文。若已先
   行發表，請註明其發表日期及與專利內容之相關程度
 For the purpose of patent application (to maintain the novelty of your findings), please

 do not publish any of your invention before application. If you have already revealed

   part of them to the public, please write down the date and their relevance to your

   current invention disclosure.
 * 申請人保證上述資料正確無誤，倘有不實，願受法律之懲罰。

   The undersigned agree to accept punishments provided for in laws in case of any

   deceptive activities.        

                         簽章(signature)：                                

	10.相關先前技術              調查情形
The Relevant

Technology
	(1)已檢索之資料 
  Index

Keyword:

資料庫(Database):



	
	(2)相類似技術或已發表之文獻

  The similar technology or literature

	11.本發明之特色
The Invention’s     Advantages


	(1)與既有技術之比較: 
  In comparison to the current technology


	
	(2)本發明之特點

  The advantage of the invention

	
	(3)本發明之領域三階層分類

  Three class classification of the invention
﹡請參考附表：專利三階層分類表填寫

第一階______________________________

第二階______________________________

第三階______________________________



	12.建議推廣廠商領域別及廠商名單
   Potential Licensees


	13.中文摘要


	14. Description of Invention (please type or print clearly):

	15.申請專利範圍：

  (即claims，惟在撰寫申請專利範圍前，請先考慮其(1)新穎性(2)進步性(3)實用性之組成、配方、製程、條件等並以條列方式詳述說明之)



	16.圖示：
   Drawings


[專利申請及維護費用之分攤基準表]             
依據本校2018.10.11修正通過之研發成果管理與推廣辦法第八條規定，專利申請及維護費用於扣除補助機關之補助金額後，依辦法之規定分攤剩餘金額，詳情請參照「國立中央大學研發成果管理與推廣辦法」，並請參考以下分攤基準表。

一、專利申請至領證階段-此費用依專利申請日期為分攤依據
(包含申請、核駁答辯、領證暨第一期維護費用)
科技部計畫研發成果
	專利申請日期
	國家別
	申請與核駁答辯階段
	領證及第一期維護費階段

	2011/06/30前
	中華民國專利案件
	科技部補助：80%
校方負擔：20%
	科技部補助：80%
校方負擔：20%

	
	其他國家專利案件
	科技部補助：80%
校方負擔：12%
發明人負擔：8%
	科技部補助：80%
校方負擔：20%

	2011/07/01後
至
2014/12/31前
	中華民國專利案件
	科技部補助：40%
校方負擔：60%
	科技部補助：80%
校方負擔：20%

	
	其他國家專利案件
	科技部補助：40%
校方負擔：36%
發明人負擔：24%
	科技部補助：80%
校方負擔：20%

	2015/01/01後
至
2015/12/31前
	不分國別
	科技部補助：40%
校方負擔：30%
發明人負擔：30%
	科技部補助：80%
校方負擔：10%
發明人負擔：10%

	2016/01/01後
	不分國別
	科技部補助：60%
校方負擔：20%
發明人負擔：20%
	科技部補助：50%
校方負擔：25%
發明人負擔：25%


非科技部計畫研發成果
	申請日期
	國家別
	申請與核駁答辯階段
	領證及第一期維護費階段

	2014/12/31前
	不分國別
	校方負擔：60%
發明人負擔：40%
	校方負擔：100%

	2015/01/01後
	不分國別
	校方負擔：50%
發明人負擔：50%
	校方負擔：50%
發明人負擔：50%


二、專利維護管理階段 (年費)-此費用依維護階段日期(請款收據日期)為分攤依據
                   (除智權審議委員會另有決議外，依下列規定辦理)
	第二期之後維護階段日期
	第4年以後

	2018/10/11前
	發明人負擔：100%

	第二期之後維護階段日期
	第4年-第7年
(美國第3.5年-第7.5年)
	第8年-第10年
(美國第7.5年-第11.5年)
	第11年以後以後
(美國第11.5年之後)

	2018/10/11後
	校方負擔：40%
發明人負擔：60%
	校方負擔：20%
發明人負擔：80%
	發明人負擔：100%


注意事項:
1. 教師分攤費用不得使用之經費流水號：教育部高教深耕計畫經費。
註：科技部補助計畫所衍生之專利費用，得以計畫經費支應，但應載明計畫編號。
2. 第11年年費(2018/10/11前為第4年年費)維護期限屆至前，仍未成功進行技術授權或專利授權之專利，校方不予負擔第11年(2018/10/11前為第4年)起之維護費用，但發明人願負擔維護費用時，得續行維護之。
3. 若專利係屬科技部研發成果，但申請過程中產生非必要發生的費用，例如增加/刪減發明人、更改地址、非必要性加速審查、非必要性專利申請權或專利讓與、結案…等案例、以及中國專利案件，皆以非科技部計畫研發成果之比例分攤費用。
4. 科技部補助計畫所衍生之專利申請費用，於第四次開始之補正、申覆費用，是否得受科技部補助，需經智權審議委員會審議。
5. 申請與核駁答辯階段 費用請於業務費中報支。
領證及第一期維護費階段與第二期之後維護階段 費用請於設備費中報支。              2020.5
國立中央大學研發成果申請專利費用分攤協議書
一、研發成果名稱：______________________________________________
二、發明人代表姓名：_________________
三、本校校編號：_____________________ (由研究發展處產學營運中心填寫)
四、申請國別：_______________________
五、依研發成果管理與推廣辦法之規定，本校研發成果皆以國立中央大學為專利權人提出專利申請，發明人需配合簽署相關專利申請所需文件。

六、專利費用分攤說明：
依據本校「研發成果管理與推廣辦法(107.10.11)」第八條規定，除智權審議委員會另有決議外，經產學營運中心評估具後續推廣價值之專利，原則上其專利申請及維護費用於扣除補助機關之補助金額後，由校方與發明人共同分攤，其分攤比例以下表說明：

	專利申請及維護階段
	專利維護費用分攤

	　　　　申請/審查費 
　　　　(OA費用以三次為限)
	校　方負擔：50%
發明人負擔：50%

	　　　　領證及第1-3年 
　　　　(美國：領證及第1-3.5年)
	校　方負擔：50%
發明人負擔：50%

	　　　　第4-7年 
　　　　(美國：第3.5-7.5年)
	校　方負擔：40%
發明人負擔：60%

	　　　　第8-10年 
　　　　(美國：第7.5-11.5年)
	校　方負擔：20%
發明人負擔：80%

	　　　　第11年後 
　　　　(美國：第11.5年後)
	發明人負擔：100%


七、針對特定計畫補助機關產出之專利，例如經濟部，經本校及發明人評估不予續行維護，但經報請該機關後未獲核准終止者，發明人同意依前項比例負擔後續維護費用。

八、若發明人擬不依第六項規定分攤費用，例如由校方或發明人全額負擔專利申請維護費用者，應於專利提案申請時提出，並經智權審議委員會審議通過，並專案簽准始得為之。

九、技術移轉收益之分配：發明人同意依據國立中央大學研發成果管理與推廣辦法第十六條辦理。
十、其餘相關規定，請參照本校最新研發成果管理辦法，若有相違，以辦法規定為準。
以下簽署人請詳閱並同意遵守上開所有事項
發明人代表[必填] ：                 (中英文簽章)    日期： 
發明人 ：                         (中英文簽章)    日期： 
發明人 ：                         (中英文簽章)    日期： 
發明人 ：                         (中英文簽章)    日期： 
（填畢後請將專利申請表、申請說明書及檢索報告等相關電子檔案E-mail至中央大學專利總收發信箱ncuip@g.ncu.edu.tw，另請將上述紙本，送交研究發展處產學營運中心）
(本文件請雙面列印)
